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一种测温硅片

(57)摘要

本实用新型公开了一种测温硅片，包括硅片

本体和热电偶，所述硅片本体的中心表面设置有

安装盲孔，所述热电偶的一端螺旋放入到所述安

装盲孔内且并通过聚酰亚胺粘合胶水固定，所述

硅片本体上固定有导出金属片，所述导出金属片

上设置有理线结构，所述热电偶的导线通过该理

线结构从导出金属片的一端导出，该测温硅片的

热电偶与硅片之间固定非常牢固，不易松动，从

而确保检测结果的准确性。
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1.一种测温硅片，包括硅片本体和热电偶，其特征在于：所述硅片本体的中心表面设置

有安装盲孔，所述热电偶的一端螺旋放入到所述安装盲孔内且并通过聚酰亚胺粘合胶水固

定，所述硅片本体上固定有导出金属片，所述导出金属片上设置有理线结构，所述热电偶的

导线通过该理线结构从导出金属片的一端导出。

2.如权利要求1所述的一种测温硅片，其特征在于：所述理线结构包括设置于导出金属

片上理线片，所述理线片的一侧设置有若干个横向延伸的开口，所述开口将理线片分隔成

若干各个理线片段，所述理线片段向上弯折将所述导线压紧。

3.如权利要求2所述的一种测温硅片，其特征在于：所述理线片上靠近硅片中心的端部

还设置有端部理线片段，该端部理线片段向上弯折并压紧所述导线。

4.如权利要求3所述的一种测温硅片，其特征在于：所述理线结构还包括设置于导出金

属片上远离硅片中心的一段的辅助压线机构，所述辅助压线机构包括由导出金属片冲压形

成的压线片，所述压线片向上弯折并压紧所述导线。

5.如权利要求4所述的一种测温硅片，其特征在于：所述导出金属片在靠近硅片中心处

设置有导向柱，所述导线绕过导向柱后沿理线片导出。

6.如权利要求5所述的一种测温硅片，其特征在于：所述硅片本体与导出金属片之间的

固定方式为：所述硅片本体上设置有至少两个插销孔，所述导出金属片上设置有与插销孔

位置对应的通孔，所述插销孔内安装有将导出金属片与硅片本体固定的插销。

7.如权利要求6所述的一种测温硅片，其特征在于：所述插销孔为锥形孔。

8.如权利要求7所述的一种测温硅片，其特征在于：所述导出金属片上设置有定位台

阶，该导出金属片安装于硅片的直边上，该定位台阶与所述直边定位配合。
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一种测温硅片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及半导体技术领域，尤其涉及一种测温硅片。

背景技术

[0002] 测温硅片是一种比较特殊的硅片，其主要用途是在常规硅片半导体加热的过程中

用来测试加热温度，加热时一般都是使用一个加热台，普通的硅片放置在加热台中加热，而

测温硅片就是用来模拟普通硅片的加热环境并且检测出硅片的加热温度。而目前的测温硅

片主要存在的问题是测温硅片的强度不够，测温硅片上设置了热电偶用来检测温度，但是

其抗拉拔的强度较差，热电偶和测温硅片之间可能因为长时间使用而发生连接松动，这样

就导致，测量的温度结果不够准确。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种测温硅片，该测温硅片的热电偶与

硅片之间固定非常牢固，不易松动，从而确保检测结果的准确性。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：一种测温硅片，包括硅片本体和

热电偶，所述硅片本体的中心表面设置有安装盲孔，所述热电偶的一端螺旋放入到所述安

装盲孔内且并通过聚酰亚胺粘合胶水固定，所述硅片本体上固定有导出金属片，所述导出

金属片上设置有理线结构，所述热电偶的导线通过该理线结构从导出金属片的一端导出。

[0005] 作为一种优选的方案，所述理线结构包括设置于导出金属片上理线片，所述理线

片的一侧设置有若干个横向延伸的开口，所述开口将理线片分隔成若干各个理线片段，所

述理线片段向上弯折将所述导线压紧。

[0006] 作为一种优选的方案，所述理线片上靠近硅片中心的端部还设置有端部理线片

段，该端部理线片段向上弯折并压紧所述导线。

[0007] 作为一种优选的方案，所述理线结构还包括设置于导出金属片上远离硅片中心的

一段的辅助压线机构，所述辅助压线机构包括由导出金属片冲压形成的压线片，所述压线

片向上弯折并压紧所述导线。

[0008] 作为一种优选的方案，所述导出金属片在靠近硅片中心处设置有导向柱，所述导

线绕过导向柱后沿理线片导出。

[0009] 作为一种优选的方案，所述硅片本体与导出金属片之间的固定方式为：所述硅片

本体上设置有至少两个插销孔，所述导出金属片上设置有与插销孔位置对应的通孔，所述

插销孔内安装有将导出金属片与硅片本体固定的插销。

[0010] 作为一种优选的方案，所述插销孔为锥形孔。

[0011] 作为一种优选的方案，所述导出金属片上设置有定位台阶，该导出金属片安装于

硅片的直边上，该定位台阶与所述直边定位配合。

[0012] 采用了上述技术方案后，本实用新型的效果是：由于所述硅片本体的中心表面设

置有安装盲孔，所述热电偶的一端螺旋放入到所述安装盲孔内且并通过聚酰亚胺粘合胶水
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固定，所述硅片本体上固定有导出金属片，所述导出金属片上设置有理线结构，所述热电偶

的导线通过该理线结构从导出金属片的一端导出，该热电偶的端部是螺旋的放入到安装盲

孔内，并且通过耐高温的聚酰亚胺粘合胶水固定，因此，热电偶的端部与胶水的接触面积非

常大，抗拉拔力强，同时，热电偶的导线通过理线结构导出，从而进一步辅助的固定热电偶，

从而提高了牢固程度。

[0013] 又由于所述理线结构包括设置于导出金属片上理线片，所述理线片的一侧设置有

若干个横向延伸的开口，所述开口将理线片分隔成若干各个理线片段，所述理线片段向上

弯折将所述导线压紧，该理线结构通过若干个理线片段可以很好的固定导线，远离中心的

导线固定好了，就可以避免牵扯导线时影响导线中心的固定区域，这样进一步提高固定强

度和抗拉拔能力。

[0014] 又由于所述理线片上靠近硅片中心的端部还设置有端部理线片段，该端部理线片

段向上弯折并压紧所述导线，利用该端部理线片可以方便压紧导线的转弯部位，提高固定

的效果。

[0015] 又由于所述理线结构还包括设置于导出金属片上远离硅片中心的一段的辅助压

线机构，所述辅助压线机构包括由导出金属片冲压形成的压线片，所述压线片向上弯折并

压紧所述导线，该辅助压线机构可以实现辅助压线，方便导线导出。

[0016] 又由于所述导出金属片在靠近硅片中心处设置有导向柱，所述导线绕过导向柱后

沿理线片导出，该导线导出时可以绕过导向柱，这样导线的转弯处更容易被端部理线片段

压紧，导出理线的效果更好。

[0017] 又由于所述导出金属片上设置有定位台阶，该导出金属片安装于硅片的直边上，

该定位台阶与所述直边定位配合，利用该定位台阶方便导出金属片的定位安装，进而方便

导出金属片上的通孔和插销孔对准匹配，安装方便。

附图说明

[0018] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0019] 图1是本实用新型实施例的结构示意图；

[0020] 图2是图1沿I-I的结构剖视图；

[0021] 图3是图1中的A处的结构放大图；

[0022] 图4是图2中的B处的结构放大图；

[0023] 图5是图3中的C处的结构放大图；

[0024] 附图中：1.硅片本体；11.安装盲孔；12.聚酰亚胺粘合胶水；2.热电偶；3.导出金属

片；31.理线片；32.插销；33.压线片；34.冲压孔；35.端部理线片段；36.理线片段；37.定位

台阶；38.导向柱；39.开口。

具体实施方式

[0025] 下面通过具体实施例对本实用新型作进一步的详细描述。

[0026] 如图1-5所示，一种测温硅片，包括硅片本体1和热电偶2，所述硅片本体1的中心表

面设置有安装盲孔11，所述热电偶2的一端螺旋放入到所述安装盲孔11内且并通过聚酰亚

胺粘合胶水12固定，所述硅片本体1上固定有导出金属片3，所述导出金属片3上设置有理线
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结构，所述热电偶2的导线通过该理线结构从导出金属片3的一端导出。硅片本体1与导出金

属片3之间的固定方式可以为：所述硅片本体1上设置有至少两个插销32孔，所述导出金属

片3上设置有与插销32孔位置对应的通孔，所述插销32孔内安装有将导出金属片3与硅片本

体1固定的插销32。当然，硅片本体1与导出金属片3之间也可以选择其他的固定方式。本实

施例中，插销32孔为锥形孔。

[0027] 本实施例中，理线结构包括设置于导出金属片3上理线片31，所述理线片31的一侧

设置有若干个横向延伸的开口39，所述开口39将理线片31分隔成若干各个理线片段36，所

述理线片段36向上弯折将所述导线压紧，理线片上靠近硅片中心的端部还设置有端部理线

片段35，该端部理线片段35向上弯折并压紧所述导线。

[0028] 本实施例中，理线结构还包括设置于导出金属片3上远离硅片中心的一段的辅助

压线机构，所述辅助压线机构包括由导出金属片3冲压形成的压线片33，所述压线片33向上

弯折并压紧所述导线。其中，压线片33是通过在导出金属片3冲压，然后将冲压处翻开，从而

形成冲压片，而翻开处则成为冲压孔34，操作简单，使用方便。

[0029] 导出金属片3在靠近硅片中心处设置有导向柱38，所述导线绕过导向柱38后沿理

线片导出，导出金属片3上设置有定位台阶37，该导出金属片3安装于硅片的直边上，该定位

台阶37与所述直边定位配合。

[0030] 使用时，首先通过插销32将导出金属片3固定于硅片本体1，定位台阶37与硅片本

体1的直边定位配合，从附图4可以明显看出，由于热电偶2的端部是螺旋方式放入到硅片本

体1的安装盲孔11内，并且通过耐高温的聚酰亚胺粘合胶水12固定，同时，热电偶2的导线通

过理线结构的导向柱38、端部理线片段35、理线片段36导出，并且，进一步通过辅助压线机

构的压线片33压线，从而辅助固定热电偶2的导线，提高了牢固程度，因此，本申请测温硅片

的热电偶2与硅片本体1之间固定非常牢固，从而确保检测结果的准确性。

[0031] 以上所述实施例仅是对本实用新型的优选实施方式的描述，不作为对本实用新型

范围的限定，在不脱离本实用新型设计精神的基础上，对本实用新型技术方案作出的各种

变形和改造，均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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